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平成 31 年 2 月 21 日 

株式会社東京アールアンドデー 

代表取締役社長 岡村 了太 

 

合弁会社設立に関するお知らせ 

 

 株式会社東京アールアンドデー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 岡村 了太）

は、ヘッドスプリング株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 星野 脩）と平成

31 年 1 月 17 日付で、新規事業の立上げを目的とした合弁会社を設立いたしましたので、下

記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

1．合弁会社設立の背景と目的 

 当社は、自動車メーカー及び部品メーカー向けの量産車両、研究用車両、展示用のコンセ

プト車両、構成部品の受託開発及び材料、解析技術を通じて、次世代自動車の先端技術開発

に携わってまいりました。 

 一方、ヘッドスプリング株式会社は、炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)といった次世

代パワー半導体を使った製品開発や受託開発など、パワーエレクトロニクスの先端技術に至

るまでの幅広い知見を有しています。 

 

 ヘッドスプリング株式会社が保有する汎用電力変換技術を用いて、当社の車両開発・評価

のノウハウを活かした車両試験用電源システムを構築し、それらを自動車メーカー及び部品

メーカー向けに提供することで、次世代自動車の普及に貢献することを目的とし、合弁会社

を設立することといたしました。 

 

 

2．合弁会社の概要 

(1) 商 号 
東京 R&D パワーソリューションズ株式会社 

(Tokyo R&D Power Solutions Inc.) 

(2) 本 社 所 在 地 東京都千代田区内幸町 2-2-2 富国生命ビル 2 階 

(3) 事 業 所 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 5 号 ハーバーワンビル 3F 

(4) 代表者の役職・氏名 代表取締役 金子 明夫 

(5) 資 本 金 1,000 万円 

(6) 事 業 開 始 日 平成 31 年 2 月 21 日 

(7) 決 算 期 12 月 31 日 

(8) 出 資 比 率 
株式会社東京アールアンドデー 51% 

ヘッドスプリング株式会社 49% 


